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铜基发热电阻合金 Copper base heating resistance alloy

铜基发热电阻合金具有较好的耐腐蚀性，良好的焊接性能和加工性能，广泛应用于热过

载继电器、低压断路器等低压电器中的电热元件。

Copper base heating resistance alloy has good corrosion resistance, good welding performance and

machining performance, and is widely used in thermal overload relay, low voltage circuit breaker and

other low voltage electric heating elements.

主要技术性能(Main technical performance)：

NC003 NC005 NC010 NC012 MC012 NC015 NC020 NC025 NC030 NC035 NC040 NC050
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Ni 1 2 6 8 - 10 14.2 19 23 30 34 44

Mn - - - - 3 - 0.3 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
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元件最高使用

温度

Element working

temp.range ℃

- 200 220 250 200 250 300 300 300 350 350 400

熔点

Melting point ℃
1085 1090 1095 1097 1050 1100 1115 1135 1150 1170 1180 1280

密度 Density

g/cm
3 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

电阻率

Electrical

resistivity

μΩ.m,20℃

0.03

±10%

0.05

±10%

0.10

±10%

0.12

±10%

0.12

±10%

0.15

±10%

0.20

±5%

0.25

±5%

0.30

±5%

0.35

±5%

0.40

±5%

0.49

±5%

抗拉强度

Tensile strength

Mpa

≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290 ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420

延伸率

Elongation

（＞Φ1.0）

≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25



电阻温度系数

Temp.coeff.of

resistance

10-5/℃

（20-600℃）

<100 <120 <60 <57 <38 <50 <38 <25 <16 <10 -0 <-6

对铜热电动势

Themal EMF.vs

copper E

μv /℃(0～

100℃)

-8 -12 -18 -22 - -25 -28 -32 -34 -37 -39 -43
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